‘.fh.‘ Sa|ESia nos PROCESOS Y TECNICAS DE MONTAJE DE PCB

DEUSTO OBJETIVOS

El programa de formacion pretende que los profesionales que trabajan en el mundo de la electronica,
especialmente en funciones de reparacion, modificacion o retrabajo de tarjetas electronicas, adquiriran
los conocimientos y destrezas necesarias para ejecutar sin dificultad los procedimientos mas comunes a

la hora de reparar una tarjeta de circuito impreso. Asi mismo, se alcanza una vision global de los
estandares IPC, preparando al alumno para una futura obtencion de la certificacion CIS en el estandar
IPC 7711/21

CONTENIDOS TEORICOS

* Técnicas para hacer empalmes soldados en cables. Tipos de empalmes

* Técnicas de desoldar y soldar componentes THT (through-hole). Inspeccion

* Técnicas de desoldar y soldar componentes SMD de tipo chip, con pines en forma de ala de gaviota
(gull wing) y con pines en forma de J (J-lead)

» Métodos para la reparacion de pistas y laminado de la PCB

* Identificacion, aplicacion y eliminacion del revestimiento de proteccion (conformal coating)

CONTENIDOS PRACTICOS

>F E » Empalmes con cables
kel Ay « Desoldar y soldar componentes THT
. . * Desoldar y soldar componentes SMD de tipo chip, con pines en forma de ala de gaviota y con pines
en forma de J
* Reparacion de pistas y laminado
* Identificacion conformal

* Duracién: 40 horas.
* Horario: 18:30h —21:30h

Curso subvencionado al 100% Lanbide para ocupados
Euskads, augolana, biew comiin
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Euskal Enplegu Zerbitzua
Servicio Vasco de Empleo TROLTCAS SOCALES

INFORMACION E INSCRIPCIONES: SALESIANOS DEUSTO
Avda. Lehendakari Aguirre, 75 48014 - Bilbao  Tfno.: 944 472 650

www.salesianosdeusto.com  informacion(@salesianosdeusto.com




